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2024年东莞市重大科技项目（重点领域研发项目—关键技术攻关项目）申报指南

根据《东莞市重大科技项目实施办法（试行）》（东科〔2023〕73号），结合我市产业实际需求，2024年市重大科技项目（重点领域研发项目—关键技术攻关项目）申报指南如下：

领域一：新一代信息技术  根据我市产业实际，本领域重点部署光电芯片研发关键技术，人工智能，工业软件，电子器件与高性能微系统技术等4个专题及其它，共10个研究支持方向。申报单位须拥有内设研发机构，有统计部门备案认可的研发投入，并建有独立完整研发经费专账的规模以上企业。

专题一：光电芯片研发关键技术
支持方向一：高速硅光芯片设计及封装
（一）研究内容：基于锗硅工艺和线性调制驱动器设计，实现100G~800Gbps速率PAM4以及相干信号的调制。通过高阶调制（PAM4\6\8、QPSK、16QAM、32QAM）相干硅光芯片设计，实现高速、高密度光信号传输。采用电芯片与硅光芯片三维堆叠集成3D封装，实现高速光接口与大规模集成电路混合封装。研究硅光芯片应力布线方案互连工艺技术，实现芯片间短距离高带宽互连。
（二）考核指标：
1、技术指标：（1）硅光芯片: Bandwidth>40Ghz, Vpi<1.5V, 最大数据速率850Gbps；（2）3D光电混合封装指标：堆叠芯片>=2颗；单信道互连速率>=100Gbps；片间互连带宽> 40GHz；（3）光模块指标：原始误码率（pre-FEC）优于1E7，传输距离>10km，设计功耗优于20 pJ/bit。
2、成果指标：申请并进入实审阶段发明专利不少于5件，集成电路布图设计专有权不少于1件。
3、产业化指标：项目实施带来新增销售收入（含技术服务、转让、咨询等）不少于3000万元。

支持方向二：半导体碳化硅芯片塑封封装
[bookmark: _GoBack]（一）研究内容：研究满足工业标准TO-247封装的碳化硅芯片双面散热结构。基于激光器隐形切割分离SiC MOSFET晶片，研究碳化硅芯片的工艺参数设计和切割损伤影响。针对碳化硅器件采用Ag烧结工艺进行装片，研究不同烧结材料和工艺对烧结Ag层导电性能影响。研究碳化硅器件的键合工艺过程，实现器件双面散热功能，并降低开关损耗。研究不同SiC MOSFET的电性能测试方法，以及高压和温度偏置下器件的可靠性分析。
（二）考核指标：
1、技术指标：（1）高温耐受性：200℃以上；（2）可靠性：AEC-Q101；（3）寄生电感：<=5nH；(4)热阻：Rthjc<=0.2℃/W。
2、成果指标：申请并进入实审阶段发明专利不少于5件，集成电路布图设计专有权不少于1件。
3、产业化指标：项目实施带来新增销售收入（含技术服务、转让、咨询等）不少于3000万元。

专题二：人工智能
支持方向三：数字人民币关键技术及产业化研究
（一）研究内容：研究数字人民币硬钱包关键安全技术和典型形态等；研究集成芯片安全、COS安全、应用安全、交易安全、个性化特殊安全等多方位的安全机制；研究无网无电条件下的数字人民币硬钱包与支付套件实现双离线交易，满足实现交易安全的同时优化性能指标；研究支付套件关键技术，研究数字人民币支付套件非接NFC控制；数字人民币收款功能，能满足受理环境安全和性能要求；研究数字人民币与多行业的应用融合场景产业化，满足多种人群、多种场景的差异化需求，满足不同行业应用对数字人民币应用的技术要求 。
（二）考核指标：
1、技术指标：（1）实现数字人民币硬钱包和支付套件支付功能，完成数字人民币交易；（2）支持ISO7816接触式、SWP接口；（3）支持SM1/SM2/SM3/SM4等国密算法；（4）防掉电处理，保证写操作的原子性；事务处理机制，保证交易的原子性；（5）优化无网无电等情况下双离线交易性能，数字人民币硬钱包与支付套件双向交易性能小于700毫秒；（6）优化数字人民币硬钱包非接兼容性，采用苹果手机交易时卡式硬钱包交易点位达6个；（7）支持交易双方的交互身份认证、支持DC凭证的验证和更新、DC凭证的转出和签发；（8）交易步骤遵循严格的指令交互顺序，不应进行跨步、交叉、回退操作；（9）支持多笔单联机交易、支持多笔双离线交易。
2、成果指标：（1）申请并进入实审阶段发明专利不少于3件；（2）获得软件著作权不少于3项；（3）培养或引进专业人才不少于5名。
3、产业化指标：项目实施带来新增销售收入（含技术服务、转让、咨询等）不少于3000万元。

支持方向四：智能汽车网联关键技术研发与产业化
（一）研究内容：面向自动驾驶的多源异构数据融合的高精建图技术，建立基于域控制器双活双控的冗余防失效技术和自动驾驶软件算法库，研究车、云、移动端的智能汽车传输加密安全与安全异常检测技术，研究车路云协同的汽车安全入侵监测以及漏洞扫描，设计车辆定位、车牌精确和智能路径规划算法，研发无感支付功能的电子车牌设备，实现移动数据安全传输与可靠高效的无感支付系统。
（二）考核指标：
1、技术指标：（1）开发汽车电子车牌设备，安全无感支付支付时间：≤2s；（2）无感支付安全等级：CC EAL4+安全等级；（3）实现驾驶分析预警：具备车道偏离，行人碰撞，前方碰撞，车距检测及安全警告等分析预警功能；（4）支持策略规则、IDPS引擎检测等安全检测方式，可识别CAN-IDS异常报文注入、异常周期和变化速率报文、异常总线负载率波动内网攻击，识别以太网L3~L4入侵攻击不少于5种，L5~L7深度包检测不少于3种，异常行为识别准确率不少于80%，误报率不高于5%，漏报率不高于1%，云端预警时间不大于3s，专用安全漏洞数量不少于100条；（5）安全的车联网服务功能：具备生活服务、汽车服务、车主服务、汽车积分商城等增值服务。（6）域控制器计算能力≥30KDMIPS，主芯片功耗≤50W；域控制器功能安全等级达到ASIL-D等级要求，支持高级别自动驾驶系统开发；感知响应时间＜50ms，决策响应时间＜50ms，控制响应频率＞50Hz，执行响应时间＜50ms，产品应用车型≥3。
2、成果指标：申请并进入实审阶段发明专利不少于6件，软件著作权不少于6件。
3、产业化指标：项目实施带来新增销售收入（含技术服务、转让、咨询等）不少于3000万元。

支持方向五：多维度的体征智能监测技术研发与产业化
（一）研究内容：研究光电感知多维度的体征监测技术、知识推理的任务型对话问诊方法，研究个人健康的数据分类分级隐私保护技术，设计运动负荷的运动体能算法和注意力机制的多分类睡眠分期算法，开发基于异常检测的睡眠呼吸暂停监测技术，开发智能穿戴监测设备，构建包含个人健康状态监测、睡眠评估、心率监测、呼吸事件识别、异常睡眠事件识别的无扰式生理体征监测系统。
（二）考核指标：
1、技术指标：（1）运动负荷评估误差≤±50；心率检测准度，与电极式心率胸带对比，±3bpm误差占比≤90%；（2）建立多维度的个体体征管理档案，档案数据隐私保护的方法不少于5种，分级不少于5级，个体数据分类不少于5类；（3）睡眠评估三分类（Wake, REM, N-REM）识别准确率（与AASM的睡眠技师睡眠分期对比）大于90%，四分类（Wake，REM，浅睡、深睡）识别准确率大于75%。识别的事件包括但不限于：频繁的睡眠觉醒、心率不齐，夜间心率变化规律异常，严重的睡眠呼吸暂停事件等；（4）血氧饱和度：与透射式指夹血氧仪对比，±2%误差占比≤90%；（5）智能穿戴设备续航时间≥45小时。
2、成果指标：申请并进入实审阶段发明专利不少于6件，获得软件著作权不少于6件。
3、产业化指标：项目实施带来新增销售收入（含技术服务、转让、咨询等）不少于5000万元。

专题三：工业软件
支持方向六：基于人工智能的制造、生产和检测平台研究与应用
（一）研究内容：研究基于机器视觉等人工智能的控制、服务、缺陷检测等工业生产技术研究与应用，实现全过程质量控制于一体化的智能生产线；研究基于智能协同管控平台架构与数据实时获取，以及柔性制造的组件化智能协同、人机协作管控平台构建；研究基于人工智能和制造业数字化转型的工业平台及产业化等。
（二）考核指标：
1、技术指标：（1）基于机器视觉等人工智能技术的控制、服务、缺陷检测等生产技术研究与应用，以及装备状态远程监测、异常报警及故障诊断等；（2）支持智能设备互联、信息系统互联、产业链协同、工业开发者的生态，实现制造企业和其产业链上下游企业高效联动和协同合作。（3）建立一个智能生产线设计以及运行开发环境，支持吞吐量、加工时间或节拍时间的预测误差不大于5%。（4）产品视觉对位精度达到0.01以上，人机安全准确率不小于95%，缺陷检出率不低于98%，误报率不高于5%。
2、成果指标：申请并进入实审阶段发明专利不少于3件，获得软件著作权不少于10件。
3、产业化指标：项目实施带来新增销售收入（含技术服务、转让、咨询等）不少于3000万元。

支持方向七：工业软件安全仿真验证关键技术研究
（一）研究内容：研究工控机网络安全仿真平台接入技术，通过虚实互联方式实现工控网络通信接口和协议的全覆盖，复现异域异构工业网络接入和典型业务场景；基于网络靶场的工业软件攻防实验快速部署技术；基于攻击框架的工业软件网络安全测试、分析与评估技术等。
（二）考核指标：
1、技术指标：（1）形成完备的工业软件安全测试工具集，能多维度提取工业软件特征，并具备较完备的工业软件组件指纹孔；（2）研发工业软件仿真实验平台，支持工业软件漏洞研究、验证、挖掘和上报等，并能为工业软件相关事件和威胁分析提供仿真验证环境；（3）支持持续收录工业软件漏洞信息、分析和共享等服务，收藏的漏洞数量达到百万级别，覆盖率超过90%，为全面、实时支持工业软件的安全检测和漏洞修复提供支持。
2、成果指标：申请并进入实审阶段发明专利不少于5件，牵头或参与制定行业标准不少于1项，获得软件著作权不少于10件。
3、产业化指标：项目实施带来新增销售收入（含技术服务、转让、咨询等）不少于3000万元。

专题四：电子器件与高性能微系统技术
支持方向八：电子连接器组件关键技术研发及产业化
（一）研究内容：电子连接器防呆技术，通过创新结构实现组件防呆效果和连接可靠性；解决线对板线端连接器焊点炸焊，假焊等焊接瓶颈问题，降低板端连接器焊脚不良，提升连接器信号传输的质量；新型接地设计，改善EMI和ESD效果。
（二）考核指标：
1、技术指标：（1）环境温度范围：-40℃～+85℃；（2）接触电阻：30mΩ；（3）绝缘电阻：100MΩ；（4）传输速率：25 Gbps +；（5）差分阻抗：100±10Ω@35ps。
2、成果指标：申请并进入实审阶段发明专利不少于5件。
3、产业化指标：项目实施带来新增销售收入（含技术服务、转让、咨询等）不少于3000万元。

支持方向九：专业音频声场呈现与控制监测关键技术研究
（一）研究内容：低音喇叭高音驱动器研发、PL系列线性阵列音箱研发、SH系列点声源号角音箱研发、专业HiFi系列音箱研发、功放电源模块研发、数字信号处理模块研发、网络传输控制模块研发、以及物联网控制平台研发等；通过材料优化和结构创新，采用自主创新的声学算法和数字信号处理技术及智能感知技术和高效率通信方案，应用高精度的数字信号处理和高保真音频合成技术等实现更高音质和音量输出及音质还原和细节表现，解决声场精密定位和分布式控制及音频信号远程传输和控制、智能调控和远程监测等难题。
（二）考核指标：
1、技术指标：（1）额定频率范围：55Hz-19kHz；（2）指定频带内的特性灵敏度：104dB±3dB（低频段（LF））、114dB±3dB（中高频段（MHF））；（3）额定噪声功率：600W/4Ω（LF）、200W/4Ω（MHF）；（4）最大声压级：137/143（峰值）士3dB；（5）总谐波失真：≤5%@500Hz-5kHz。
2、成果指标：（1）申请并进入实审发明专利不少于2件，软件著作权2件；（2）开发不少于5个新产品；（3）开发新工艺不少于1项。
3、产业化指标：项目实施带来新增销售收入（含技术服务、转让、咨询等）不少于5000万元。

支持方向十：面向仓储数字化的高速高精度激光测距仪关键器件与技术研究
（一）研究内容：研究相位式激光测距仪的频率自适应调制技术；突破关键器件关键技术，研究面向高精密测距场景的高速调谐量子点激光器；研究量子点激光芯片的可调谐与锁模技术，研究量子点尺度与带宽、调制性能、发射功率的优化工艺；研究激光测距仪的智能化技术。基于深度学习技术研究目标物体的智能分类、识别，实现面向特定目标的自动智能测距，实现自动对准、识别、标定距离等功能；研究仓储装备的智能检测需求与产业瓶颈问题，提出智能激光测距为突破点的仓储技术新机制与应用示范，带动仓储技术迈向智能化数字化。
（二）考核指标：
1、技术指标：面向仓储高速运行的应用场景需求，突破测距定位的高速、高精度性能瓶颈，开发新的激光测距原理研究，实现激光测距关键技术、关键芯片的突破。实现高速调谐量子点激光芯片的研发，调谐频率>1kHz，光波长调谐跨度>50nm；在仓储运行的高噪声环境下，实现测量动态100Hz以上、mm级定位精度、最大量程100m的高性能激光测距定位传感器技术开发，开发传感器的智能化技术，实现多目标、多场景的传感数据融合感知功能。设计激光测距传感器，实现关键激光器件的突破。激光脉宽小于1ps，重复频率10GHz。测距仪实现测量动态100Hz以上，测量精度1mm，最大量程>100m，测量动态范围100000；应用示范场景>2类。
2、成果指标：申请并进入实审发明专利4件，获得授权实用新型专利不少于5件；牵头或参与制定行业及以上标准不少于１项。
3、产业化指标：项目实施带来新增销售收入（含技术服务、转让、咨询等）不少于5000万元。

专题六：其它关键技术。要求围绕新一代信息技术领域其他方向开展核心关键技术攻关。需拥有市级以上研发机构（重点实验室、工程中心等），有国内领先的技术先进性，申请并进入实审阶段发明专利不少于5件，项目实施带来新增销售（含技术服务、转让、咨询等）收入不少于3000万元。


领域二：高端装备制造  根据我市产业实际，本领域重点部署半导体制造、封装、检测技术与装备，新能源电池制造、检测技术与装备，高端数控机床关键技术与装备，智能化高精密检测技术与装备，智能机器人关键技术与装备5个专题及其它关键核心技术，共6个研究支持方向。要求申报单位为拥有内设研发机构，有统计部门备案认可的研发投入，并建有独立完整研发经费专账的规模以上企业

专题一：半导体制造、封装、检测技术与装备
支持方向一：超薄存储芯片堆叠封装设备研发
（一）研究内容：面向半导体行业，研发存储芯片多层粘合堆叠封装设备，具备点胶/DAF工艺功能，满足存储芯片堆叠贴片的振动抑制需求、高精度贴片需求，实现30μm以下超薄芯片无损取料及多层堆叠功能，提供BGA、LGA、SiP 等多种封装形式。
（二）考核指标：
    1、技术指标：（1）堆叠效率UPH≥2000；无损取料精度±0.7μm；DAF热温控精度±2.5℃；（2）贴合压力0.5~30N/ 0.5~70N；（3）对厚度≤30μm 的芯片进行封装；（4）具备对芯片进行多层堆叠处理能力。
2、成果指标：申请并进入实审阶段发明专利不少于5件，开发新工艺或新产品不少于1项。
3、产业化指标：项目实施带来新增销售收入（含技术服务、转让、咨询等）不少于3000万元。

支持方向二：半导体晶圆精密视觉检测装备研发及产业化
（一）研究内容：研究检测过程、结果、数据工序等智能化高速信息数据通讯系统，高倍显微成像技术和PL成像技术，基于AI技术的缺陷外观检测、分类、识别、判断的智能检测模块。开发智能化精密视觉检测系统技术与装备，实现高精度、高效率、智能化的半导体缺陷检测，提高检测的准确性。
（二）考核指标：
    1、技术指标：（1）误判率≤0.02%，图像采集效率≥1.5Fov/S；设备检测效率≥15pcs/h；（2）设备具备检测功能：表面缺陷、内部缺陷；（3）光子激发成像技术可探测深度＞10μm；（4）视觉系统分辨率≤0.3μm；最小缺陷识别能力≤2μm。 
2、成果指标：申请并进入实审阶段发明专利不少于5件，开发新工艺或新产品不少于1项。
3、产业化指标：项目实施带来新增销售收入（含技术服务、转让、咨询等）不少于3000万元。

专题二：新能源电池制造、检测技术与装备
支持方向三：高速高质量锂电池生产线（装备）及智能在线检测技术开发与产业化
（一）研究内容：研发锂电池组件的高速高效率加工与在线质量检测生产线技术；研究高性能CCD视觉检测方法，开发锂电池装配线及在线检测技术；应用数字孪生驱动优化和实体数据交互电芯生产技术建立电池模组柔性生产线；根据电池的开路电压、直流内阻、充电电流、放电电流、温度等参数，研究机器视觉和人工智能算法建立电池性能参数在线智能评估与分选系统。
（二）考核指标：
1、技术指标：装配线产能≥1000 UPH；装配线整线合格率≥98%；电池组件表面缺陷在线检测速度400PCS/min；装配线检测精度误判率小于0.5%。
2、成果指标：申请并进入实审阶段发明专利不少于5件，开发新工艺或新产品不少于1项。
3、产业化指标：项目实施带来新增销售收入（含技术服务、转让、咨询等）不少于5000万元。

专题三：高端数控机床关键技术与装备
支持方向四：高效智能化五轴联动车铣复合加工中心研发与产业化
（一）研究内容：研究高速高稳定性整机及关键零部件结构设计与优化、自感知自学习自决策的车铣复合智能控制算法，开发适应复杂环境变工况的动态综合误差补偿系统；研发车铣复合五轴联动数控机床后处理技术，实现复杂零件高效精密加工工艺一体化；开发面向车铣复合五轴联动数控机床全生命周期管理的智能运维及质量保障体系，研制高刚性大扭矩摆角铣头及具有自主知识产权的多通道五轴联动智能化数控系统，实现高端智能车铣复合加工中心的产业化应用。
（二）考核指标：
1、技术指标：（1）最大加工直径≥600mm；（2）X/Y/Z轴最快移动速度60/60/60m/min，B/C 回转轴最高旋转速度≥30rpm；（3）X轴行程≥800mm，Y轴行程≥550mm， Z轴行程≥550mm； X/Y/Z轴定位精度/重复定位精度≥8/4μm/全行程；（4）B轴行程≥-30°～210°，定位精度/重复定位精度≥8/4 arc.sec；（5）C轴行程0～360°，定位精度/重复定位精度≥20/10 arc.sec；（6）车主轴最高转速≥5000rpm，铣主轴最高转速≥18000rpm；（7）国产零部件价值/总价值≥80%；（8）具有五轴定向刀具半径补偿、五轴3D刀具半径补偿、RTCP、刀具矢量编程、线性插补/大圆插补/双轨迹插补/圆锥面插补、车铣功能切换等功能。
2、成果指标：申请并进入实审阶段发明专利不少于6件，开发新工艺不少于2项、新产品不少于1项，登记软件著作权不少于2项。
3、产业化指标：项目实施带来新增销售收入（含技术服务、转让、咨询等）不少于4000万元。

专题四：智能化高精密检测技术与装备
支持方向五：AI视觉检测关键技术及成套装备研发与产业化
（一）研究内容：面向新能源、半导体、光学器件、锂电池等制造过程的检测需求，开发具备高速定位识别、高精度缺陷检测、高效率品质检测等AI视觉检测系统及成套装备。开发高倍显微成像技术及高速高精度视觉成像系统；开发适应不同材质、不同构造的光学或电子器件的目标位置、深度、种类的图像处理技术；研究适应小样本、高噪声、多尺度工况的高效目标识别算法；通过视觉等多信息反馈的智能化检测技术开发，研制出AI视觉检测系统及成套装备，实现产业化应用推广。
（二）考核指标：
1、技术指标：（1）设备检测效率≥15pcs/h；（2）视觉系统分辨率≤0.3μm；（3）最小缺陷识别能力≤2μm；（4）漏检率＜0.01%，误检率＜1%。
2、成果指标：申请并进入实审阶段发明专利不少于5件。
3、产业化指标：项目实施带来新增销售收入（含技术服务、转让、咨询等）不少于3000万元。

专题五：智能机器人关键技术与装备
支持方向六：特种场景智能机器人关键技术与装备
（一）研究内容：研究面向消防应急、建筑安防、水下探测等室内外复杂环境下的自主移动、自主感知、自主决策智能化机器人，研发激光雷达、视觉、GPS、声纳、超声等多信息感知系统，自动识别周围环境，研发云-边-端架构的智能机器人控制与调度系统，支持多机协同自主控制；研发机器人智能化学习和自主导航，能根据环境变化和用户需求，自动调整机器人的行为方式和动作节奏；研发智能机器人人机交互、协作安全保障机制和安全控制技术，实现产业化应用推广。
（二）考核指标：
1、技术指标：（1）负载＞10Kg；（2）室/内外移动定位精度±5cm/m；（3）具备视觉、激光雷达、超声等至少3种感知能力；（4）可识别语音和自然语言；（5）可进行轨迹自主规划与导航。
2、成果指标：申请并进入实审阶段发明专利不少于5件。
3、产业化指标：项目实施带来新增销售收入（含技术服务、转让、咨询等）不少于3000万元。

专题六：其它关键技术。要求围绕高端装备制造领域其他方向开展核心关键技术攻关。需拥有市级以上研发机构（重点实验室、工程中心等），有国内领先的技术先进性，申请并进入实审阶段发明专利不少于5件，项目实施带来新增销售（含技术服务、转让、咨询等）收入不少于3000万元。


领域三：新材料  根据我市产业实际，本领域重点部署功能高分子材料，高性能陶瓷基板材料，新型半导体材料及加工关键技术3个专题及其它关键核心技术，共5个研究支持方向。要求申报单位为拥有内设研发机构，有统计部门备案认可的研发投入，并建有独立完整研发经费专账的规模以上企业。

专题一：功能高分子材料
支持方向一：高导热聚合物复合材料关键技术研发及产业化
（一）研究内容：设计高导热聚合物基体分子结构，开发高导热聚合物基体；基于基元结构调控、功能填料设计，发展提升聚合物复合材料导热性能的新方法，提出降低界面热阻的新途径；面向高频或大功率电子器件，开展高导热聚合物复合材料的应用研究，实现高导热聚合物复合高分子材料的产业化。
（二）考核指标：
1、技术指标：（1）高导热聚合物复合材料导热系数> 10 W/(m·K)，界面热阻< 0.2 m2·K/W；（2）线性膨胀系数< 30 ppm，收缩率< 0.8%；（3）弯曲强度> 8 MPa，抗压强度> 40 MPa；（4）体积电阻率> 5×1010 Ω·cm。
2、成果指标：申请并进入实审阶段发明专利不少于5件，开发新工艺不少于2项、新产品不少于2项。
3、产业化指标：项目实施带来新增销售收入（含技术服务、转让、咨询等）不少于5000万元。

支持方向二：新型无卤阻燃材料研发及产业化
（一）研究内容：开发不同协效体系的无卤高阻燃材料；研究不同协效阻燃体系对无卤阻燃行为的影响机制和协同效应；发展新型助剂及功能性改性剂，提升阻燃低烟无卤材料的综合性能及机制；开发无卤高阻燃线材、片材等加工技术，形成产业化方案。
（二）考核指标：
1、技术指标：（1）材料燃烧性能：氧指数≥30%、烟密度（无焰）≤250、烟密度（有焰）≤95；（2）垂直燃烧试验达UL94 V0级；（3）无卤指标：电导率≤1μS/mm、pH值≥6、卤酸气体释放量≤5mg/g；（4）热空气老化性能：拉伸强度变化率≤25%、延伸率变化率≤25%；（5） 材料力学性能：拉伸强度≥10 MPa、延伸率≥150%。 
2、成果指标：申请并进入实审阶段发明专利不少于5件，且授权的发明专利不少于1件；牵头或参与制定行业及以上标准不少于1项。
3、产业化指标：项目实施带来新增销售收入（含技术服务、转让、咨询等）不少于3000万元。

专题二：高性能陶瓷基板材料
支持方向三：高导热长寿命陶瓷基板的制备关键技术
（一）研究内容：面向高功率器件应用，开发高导热陶瓷粉体的可控规模化制备技术，发展先进烧结技术，制备高致密、均匀的超高强度长寿命的陶瓷基板，并实现产业化推广应用。
（二）考核指标：
1、技术指标：超高强度长寿命的陶瓷基板的抗弯强度高于1000 MPa，热导率高于60 W/(m•K) 。
2、成果指标：申请并进入实审阶段发明专利不少于6件；牵头或参与制定行业及以上标准不少于1件；开发新工艺不少于1件、新产品不少于2件。
3、产业化指标：项目实施带来新增销售收入（含技术服务、转让、咨询等）不少于3000万元。

专题三：新型半导体材料及加工关键技术
支持方向四：新型半导体材料及芯片用磨抛耗材 
（一）	研究内容：研发高质量、毫米级GaN单晶外延生长技术，制备低位错密度、高纯度晶体和高生产效率的GaN自支撑衬底；或开发适用于半导体晶圆、大尺寸芯片高效加工用磨抛耗材的制备技术，实现规模化生产。
（二）考核指标：
1、技术指标：半导体材料位错密度不高于105 cm-2量级，生长速率不低于100μm/h；磨抛材料对硅晶圆加工去除率不小于700 nm/min，碟型凹陷不大于15 nm，Si面抛光速率不小于1.5um/min。
2、成果指标：申请并进入实审阶段发明专利不少于6件；牵头或参与制定行业及以上标准不少于1件；开发新工艺不少于1项、新产品不少于2项。
3、产业化指标：项目实施新增销售收入（含技术服务、转让、咨询等）不少于6000万元。

专题四：其它关键技术。要求围绕新材料领域其他方向开展核心关键技术攻关。需拥有市级以上研发机构（重点实验室、工程中心等），有国内领先的技术先进性，申请并进入实审阶段发明专利不少于5件，项目实施带来新增销售（含技术服务、转让、咨询等）收入不少于3000万元。


领域四：新能源 根据我市产业实际，本领域重点部署新能源汽车关键技术、储能关键技术及应用、储能电池技术及关键材料、电池检测与监测技术与装备等4个专题及其它关键核心技术，共6个研究支持方向。要求申报单位为拥有内设研发机构，有统计部门备案认可的研发投入，并建有独立完整研发经费专账的规模以上企业。

专题一：新能源汽车关键技术
支持方向一：新能源汽车一体化结构件压铸成形关键技术及产业化
（一）研究内容：以一种具体的新能源汽车一体化结构件为载体，开发一款高性能压铸合金，突破新能源汽车结构件多目标集成设计、压铸工艺设计与优化、大型压铸模具局部修复技术、模具分区热平衡、一体化压铸件预时效-烘烤工艺和多通道高真空控制的生产线建设等关键技术，完成一体化压铸材料、工艺和模具等技术的集成应用，实现新能源汽车轻量化大型关键零部件的规模应用，并形成工业化生产能力。
（二）考核指标：
    1、技术指标：（1）压铸合金材料：抗拉强度σb≥270MPa；屈服强度σ0.2≥160MPa；伸长率≥4%；折弯角(3mm厚)≥30°；（2）完成不少于2款大型一体化压铸件开发件开发，单个零件对应传统钢板冲焊件减重不少于15%；一体化压铸件尺寸不小于1600×1400×300mm，合格率≥90%；（3）开发不少于2款大型车身一体化压铸件模具，模具寿命8万次以上。
2、成果指标：申请并进入实审阶段发明专利不少于2件，授权实用新型专利不少于5件，开发新工艺不少于1项。
3、产业化指标：项目实施带来新增销售收入（含技术服务、转让、咨询等）不少于5000万元。

支持方向二：新能源电动汽车专用特种线缆关键技术及应用
（一）研究内容：采用液体循环冷却技术、绝缘层附加尼龙挤出技术等新技术和耐低温的热塑性弹体等新材料，克服当前电缆成品尺寸大、额定电流小、使用寿命短等问题，开发一种高性能电动汽车专用线缆，满足新能源汽车的应用需求。完成专用线缆生产线示范应用，形成工业化生产能力。
（二）考核指标：
    1、技术指标：（1）绝缘高温压力：≥125℃；（2）成品热过载：≥150℃；（3）摇摆试验：10000次不断芯；（4）有害物质限量符合RoHS 2.0和REACH要求；（5）-40~-60度环境下材料符合低温及冲击要求；（6）-40~-60度环境下电缆保持自由弯曲及灵活性。
2、成果指标：申请并进入实审阶段发明专利不少于2件，授权实用新型专利不少于5件，开发新产品不少于5项。
3、产业化指标：项目实施带来新增销售收入（含技术服务、转让、咨询等）不少于3000万元。

专题二：储能关键技术及应用
支持方向三：大容量电池储能关键技术及应用
（一）研究内容：在大容量储能系统中，开展单机高性能智能优化控制、单机快速故障诊断与低成本容错控制研究。同时开展多机智能调度策略研究以及智能运维管理系统设计研究。深入开展高性能智能并网优化控制、快速故障诊断与低成本容错控制研究及智能运维管理系统设计研究。建立电池储能系统的冷却管理系统，满足各种不同情况下的热管理需求。开展可重构电池网络的电池管理与热管理的储能技术。
（二）考核指标：
     1、 技术指标：（1）储能电池循环寿命≥5500次；转换效率≥97%；支持单机充放电功率8kW，最大充放电电流160A；（2）工作环境：-30℃-60℃；储能系统集成效率(包体内所有单体体积/包体体积)≥70%；响应速度≤5ms；可实现全寿命周期、宽工作温度范围内荷电状态（SOC）、功率状态（SOP）和健康状态（SOH）估计误差绝对值≤2%；（3）在无需添加任何额外传感器的前提下，实现关键功率器件微秒级的故障检测与定位，准确率达100%；（4）提出具有多级容错功能的变换器拓扑，切换时间毫秒级，电压波动5%。
2、成果指标：（1）2兆瓦级电化学储能系统1套，商用储能等典型应用场景2个；（2）申请并进入实审阶段发明专利不少于8件，授权实用新型专利不少于8件；开发新工艺不少于1项；获得软件著作权不少于2项；牵头或参与制定行业及以上标准不少于1项。
3、产业化指标：项目实施带来新增销售收入（含技术服务、转让、咨询等）不少于5000万元。

专题三：储能电池技术及关键材料
支持方向四：储能电池及其关键材料研发及产业化
（一）研究内容：研制用于储能领域的高性能、高安全性、长寿命电池、低成本负极、正极和电解质等关键材料，研究电极材料改性技术、电池制备技术、电池性能衰减/失效机制，形成电池关键材料生产工艺及规模化制备，并应用于规模储能。完成生产线示范应用，形成工业化生产能力。
（二）考核指标：
1、技术指标：（1）负极比容量高于350mAh/g，首效大于85%，循环1000次容量保持率不低于85%；（2）正极材料比容量高于130mAh/g，首效大于90%；（3）单体电池能量密度不低于150Wh/Kg，寿命3000周以上；（4）满足快速充电和放电要求，可以实现5C充电。
2、成果指标：申请并进入实审阶段发明专利不少于2件，授权实用新型专利不少于3件，开发新产品或新工艺不少于1项。
3、产业化指标：项目实施带来新增销售收入（含技术服务、转让、咨询等）不少于5000万元。

专题四：电池检测与监测技术与装备
支持方向五：高功率化学电池智能检测技术与装备研发及产业化
（一）研究内容：研究电芯与模组安全性损伤机制，探明故障产生与安全性损伤机制，电池模组热失控特性及扩散规律，并进行热安全仿真模拟；建立安全风险等级数据库，明确诱发热失控的特征参数阈值。研究高功率电池热扩散失控诊断预警、管理与控制技术，研发基于智能物联网技术的电池生产、运行及退役全生命周期测试技术及测试装备。
（二）考核指标：
1、技术指标：（1）高功率电池测试系统设备应达到1650 V高电压、800 kW大功率、1 ‰高精度。动态响应时间1 ms，安全性保护响应时间0.1 ms；（2）设计建立工厂MES系统数据库、电池数据库云平台、动力电池退役分级检测数据库。
2、成果指标：申请并进入实审的发明专利不少于5件，授权实用新型专利不少于5件、获得软件著作权不少于2件，牵头或参与制定行业及以上标准不少于1项。
3、产业化指标：项目实施带来新增销售收入（含技术服务、转让、咨询等）不少于5000万元。

支持方向六：高功率化学电池安全监测关键技术研究
（一）研究内容：基于高性能压电及温敏传感材料、超薄绝缘柔性印制电路制备技术等，开展高功率化学电池安全监测技术研究，实现对高功率化学电池外部参数的精准测量与实时传输，保障电池安全。
（二）考核指标：
1、技术指标：（1）温度传感模组测量范围-40～150℃，准确度±0.3℃；（2）压力传感模组测量范围0-2MPa，准确度±0.2MPa。FPC工作温度-40℃~105℃；（3）FPC工作湿度5%~95%RH；（4）线路与上下面绝缘，线路与上下面耐压 2000VDC，60s，绝缘电阻≥500M。
2、成果指标：申请并进入实审阶段发明专利不少于5件，开发新产品或新工艺不少于1项。
3、产业化指标：项目实施带来新增销售收入（含技术服务、转让、咨询等）不少于5000万元。

专题五：其他关键技术。要求围绕新能源领域其他方向开展核心关键技术攻关。需拥有市级以上研发机构（重点实验室、工程中心等），有国内领先的技术先进性，申请并进入实审阶段发明专利不少于5件，项目实施带来新增销售（含技术服务、转让、咨询等）收入不少于3000万元。


领域五：生物医药及高端医疗器械  根据我市产业实际，本领域重点部署生物制药、食品生物技术2个专题及其它关键核心技术，共2个研究支持方向。要求申报单位为拥有内设研发机构，有统计部门备案认可的研发投入，并建有独立完整研发经费专账的规模以上企业。

专题一：生物制药
支持方向一：药物制剂技术
（一）研究内容：围绕新药、仿制药、药物制剂、改良药、合成生物技术、医疗大健康等生命科学与生物技术领域及相关方向，重点开展慢性胃肠道疾病、心脑血管疾病等生命健康质量相关的生物医药研发与关键技术攻关。
（二）考核指标：
1、技术指标：（1）完成药物制剂及药品纯度工艺和关键技术的开发；（2）完成临床前评价。
2、成果指标：获得临床批件；申请并进入实审阶段发明专利不少于3件，获取不少于1个产品的国家药监局药品生产批文。
3、产业化指标：项目实施带来新增销售（含技术服务、转让、咨询等）收入不少于3000万元。

专题二：食品生物技术
支持方向二：食品生物制备关键技术及产业化
（一）研究内容：围绕大宗食品蛋白质、油脂资源等相关方向，建立生物制造与加工关键技术，形成服务大健康需求、有核心竞争力的系列产品。
（二）考核指标：
1、技术指标：（1）完成生物制备工艺或关键技术的开发；（2）制定产品质量标准。
2、成果指标：申请并进入实审阶段发明专利不少于3件，牵头或参与制定行业及以上标准不少于2项。
3、产业化指标：建立一条生产应用示范线，项目实施带来新增销售收入（含技术服务、转让、咨询等）不少于2000万元。

专题三：其它关键技术。要求围绕生物医药及高端医疗器械领域其他方向开展核心关键技术攻关。需拥有市级以上研发机构（重点实验室、工程中心等），有国内领先的技术先进性，申请并进入实审阶段发明专利不少于3件，项目实施带来新增销售（含技术服务、转让、咨询等）收入不少于2000万元。
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